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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein thermisches Spritzverfahren zum Herstellen einer Schutzschicht im Plasmapulverspritzverfahren auf mit heiBen
Gasen, insbesondere Rauchgasen beaufschlagten und aus einem vorgegebenen metallischen Grundwerkstoff bestehenden Wénden von
Verbrennungsanlagen, insbesondere Millverbrennungsanlagen. Um eine Schutzschicht mit einer Dicke von 0,6 bis 1,5 mm Dicke herstellen zu
kénnen, um so die Standzeit beispielsweise von Rohr-Steg-Rohr-Segmenten zu erhéhen, werden zumindest die Schritte Reinigen der metallischen
Wande; Versetzen eines Plasmagases in Rotation um die Mittellangsachse (X1) einer Plasmapulverspritzvorrichtung (2); Innenzufiihrung eines
Beschichtungswerkstoffes als Pulver gleichzeitig durch zwei Innenzufihréffnungen (24,26) hindurch, welche Innenzufuhréffnungen (24,26) mit
ihren Mindungsoffnungen einander gegeniberliegend angeordnet sind, wobei zumindest ein Pulverstrahl (4,6) erzeugt wird; Aufschmelzen
des Beschichtungswerkstoffes; und Verbinden des auf die metallische Wand auftreffenden Beschichtungswerkstoffes mittels zumindest eines
Laserstrahles (11,12) einer Laserstrahlanlage (3) unter Ausbildung eines diffusiven Verbundes des Beschichtungswerkstoffes zum Grundwerkstoff
der metallischen Wand vorgeschlagen.
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